Fir schnelles und sicheres Entloten: Das hochreine, sauerstofffreie Kupfergeflecht entfernt
das Lot schnell und vollstdndig von Leiterplatten und Bauteilen. Die schnelle Dochtwirkung
schitzt die Bauteile vor schadlichen Hitzeschaden. Dank der PermaPak
Barriereverpackung ist das Geflecht stets vor Oxidation geschitzt.

« hinterlaBt keine ionischen Verunreinigungen auf den Leiterplatten

» Reduzierung des Risikos von Hitzeschaden auf Leiterplatten auf ein Minimum

« Verpackt in ESD-sicheren Spulen

Artikel-Nr. WL33145
Modell SW80-3-5
Hersteller CHEMTRONICS
Hersteller-Artikel-Nr. SW80-3-5
Lange 1500 mm
Breite 2mm
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PPV weidinger

Verkaufseinheit 1Rollen
Inhaltseinheit 1Rollen
Material Kupfer
ESD gerecht ja
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